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(57) Изобретение относится к приборостроению - изготовлению тонкопленочных терморезисторов,
предназначенных для дискретного контроля уровня и измерения массового расхода компонентов топлива.
Тонкопленочный титановый терморезистор на гибкой полиимидной подложке прямоугольной формы, в
центре которой размещен пленочный резистор в форме меандра, на краях короткой стороны расположены
контактные площадки в виде клиньев. Устройство - заявленный терморезистор - состоит из последовательно
нанесенных на тонкую гибкую полиимидную подложку (1) слоев из терморезистивного слоя титана (2),
адгезионного подслоя хрома (3), контактного слоя меди (4), защитного слоя хрома (5) и защитного слоя
из лака (6), которым покрыт меандр (7), образованный из терморезистивного слоя титана (2). Способ
изготовления тонкопленочных титановых терморезисторов на гибкой полиимидной подложке состоит в
последовательном напылении на тонкую диэлектрическую подложку (1) указанных выше слоев (2)-(5). Далее
выполняют последовательно в четыре этапа селективную фотолитографию с травлениями с образованием
тонкопленочных терморезисторов в виде меандра (7). Далее разделяют подложку (1) на отдельные
терморезисторы, у каждого из которых их контактные площадки из меди (4) покрывают слоем припоя,
припаивают на индивидуальную печатную плату (8) сенсора по технологии "Флип-чип" и осуществляют
электротренировку каждого терморезистора. Техническим результатом является повышение технологичности
и снижение затрат при изготовлении терморезисторов "точечного исполнения".
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